
２００９年２月１２日 
 

テンプロック・アプリケーションルーム開設のご案内 
 

電気化学工業株式会社 
テープ・接着剤部 

 
当社では２月４日、中央研究所（東京都町田市）に仮固定用接着剤「テンプロック」の実機

テストを行うための「テンプロック・アプリケーションルーム」を開設致しました。 
この「テンプロック・アプリケーションルーム」は、仮固定用接着剤「テンプロック」の 

採用を検討されているお客様に、実際の設備を使って、導入への評価をしていただくことを 
目的としています。 

お客様 

各種製品（ワーク）に応じた条件出し 
（硬化条件、剥離条件など） 

ＤＥＮＫＡ 
材料・新しい工法の提案と開発 

 

 
塗布装置、UV 硬化の為の照射機、切削加工機、温水剥離用のバスを用意しております。 

お客様が希望される材料を使ったデモンストレーション作業を行うことが出来ます。 
現在の作業工程に満足していないお客様、コストや工数を削減したいお客様は、当社より 

テンプロックによる、工程改善をご提案申し上げますので、是非下記までご連絡下さい。 
 
◆ テンプロック・アプリケーションルーム 

東京都町田市旭町３－５－１ 電気化学工業株式会社 中央研究所内  
（小田急／ＪＲ 町田駅 徒歩約２０分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆ ご連絡先 

電気化学工業株式会社 電子材料事業部 テープ・接着剤部 
ＴＥＬ：０３－５２９０－５５６２  ＦＡＸ：０３－５２９０－５２８９  
 

以上 


